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Disclosure

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 上年同期

本报告期比上年同

期增减变动幅度(%)

营业收入 134,904,672.46 124,955,396.95 7.96

利润总额 -115,148,598.86 -149,672,750.28 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -113,970,263.53 -151,280,445.14 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润

-115,241,059.58 -157,120,752.54 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -106,081,555.65 -143,594,192.40 不适用

基本每股收益（元/股） -0.28 -0.38 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.28 -0.38 不适用

加权平均净资产收益率（%） -4.65 -5.28 增加0.63个百分点

研发投入合计 100,852,624.20 134,952,519.79 -25.27

研发投入占营业收入的比例（%） 74.76 108.00 减少33.24个百分点

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年

度末增减变动幅度

(%)

总资产 3,007,982,193.04 3,161,870,916.43 -4.87

归属于上市公司股东的所有者权益 2,398,598,320.62 2,506,583,088.97 -4.31

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -547,951.55

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合

国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的

政府补助除外

780,943.64

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持

有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资

产和金融负债产生的损益

966,702.10

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益

债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的

支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允

价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,101.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计 1,270,796.05

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非

经常性损益项目且金额重大的， 以及将 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损

益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本报

告期

不适用

主要系本报告期收入增长7.96%，减值损失减少

0.29亿元，研发费用减少0.27亿元，减少亏损0.37

亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润_本报告期

不适用

基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用

加权平均净资产收益率 （%）_本报

告期

增加0.63个百分点

经营活动产生的现金流量净额_本报

告期

不适用

主要系本报告期经营性现金流净额同比增长，但

流入仍无法覆盖经营性支出。

研发投入合计_本报告期 -25.27

主要系本报告期内研发流片未回片，测试化验加

工费有所下降，同时收入增长导致比例下降。

研发投入占营业收入的比例 （%）_

本报告期

减少33.24个百分点

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 35,887

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

有）

不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股数量

持股比例

(%)

持有有限售

条件股份数

量

包含转融通借

出股份的限售

股份数量

质押、标记或冻结

情况

股份状

态

数量

北京天童芯源科技有限公司

境内非国有法

人

86,468,978 21.56 无

北京中科算源资产管理有限公

司

国有法人 77,477,539 19.32 无

林芝鼎孚创业投资管理有限公

司－宁波中科百孚创业投资基

金合伙企业（有限合伙）

其他 22,967,564 5.73 无

北京工业发展投资管理有限公

司

国有法人 21,180,312 5.28 无

利河伯资本管理（横琴）有限

公司－横琴利禾博股权投资基

金（有限合伙）

其他 14,798,996 3.69 无

北京天童芯源投资管理中心

（有限合伙）

其他 10,651,811 2.66 无

北京天童芯正科技发展中心

（有限合伙）

其他 10,458,956 2.61 无

北京天童芯国科技发展中心

（有限合伙）

其他 8,055,448 2.01 无

招商银行股份有限公司－华夏

上证科创板50成份交易型开放

式指数证券投资基金

其他 6,931,971 1.73 无

香港中央结算有限公司 境外法人 4,793,169 1.20 无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

持有无限售条件流通股

的数量

股份种类及数量

股份种类 数量

北京天童芯源科技有限公司 86,468,978 人民币普通股 86,468,978

北京中科算源资产管理有限公司 77,477,539 人民币普通股 77,477,539

林芝鼎孚创业投资管理有限公司－宁波中科百孚创业投资基

金合伙企业（有限合伙）

22,967,564 人民币普通股 22,967,564

北京工业发展投资管理有限公司 21,180,312 人民币普通股 21,180,312

利河伯资本管理（横琴）有限公司－横琴利禾博股权投资基金

（有限合伙）

14,798,996 人民币普通股 14,798,996

北京天童芯源投资管理中心（有限合伙） 10,651,811 人民币普通股 10,651,811

北京天童芯正科技发展中心（有限合伙） 10,458,956 人民币普通股 10,458,956

北京天童芯国科技发展中心（有限合伙） 8,055,448 人民币普通股 8,055,448

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放

式指数证券投资基金

6,931,971 人民币普通股 6,931,971

香港中央结算有限公司 4,793,169 人民币普通股 4,793,169

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人胡伟武和晋红为北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理

中心（有限合伙）、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）及北京天童芯国科技发展

中心（有限合伙）的实际控制人。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关

联关系或一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券

及转融通业务情况说明（如有）

无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：龙芯中科技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年3月31日 2025年12月31日

流动资产：

货币资金 132,397,602.49 345,560,550.82

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 291,390,202.04 200,176,287.67

衍生金融资产

应收票据 19,099,914.16 22,856,199.97

应收账款 473,584,898.92 470,866,195.51

应收款项融资 10,129,484.18 12,015,292.45

预付款项 218,996,465.75 244,604,041.08

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 9,949,674.96 10,719,390.94

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 852,446,259.45 850,240,879.82

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 49,859,485.34 50,698,735.29

流动资产合计 2,057,853,987.29 2,207,737,573.55

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资 31,988,612.69 31,688,612.69

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 297,304,114.90 285,118,881.87

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 25,131,465.70 27,177,889.41

无形资产 287,309,930.46 298,631,604.34

其中：数据资源

开发支出 113,446,544.56 107,623,826.79

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 46,718,217.10 53,564,339.80

递延所得税资产 126,778,640.21 125,901,507.52

其他非流动资产 21,450,680.13 24,426,680.46

非流动资产合计 950,128,205.75 954,133,342.88

资产总计 3,007,982,193.04 3,161,870,916.43

流动负债：

短期借款 24,777,820.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 64,323,525.52 34,887,065.56

应付账款 205,266,133.60 209,838,700.47

预收款项

合同负债 22,810,586.19 41,432,834.07

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 40,159,340.71 63,535,680.68

应交税费 2,847,508.54 3,846,306.60

其他应付款 1,858,996.25 4,022,884.18

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 8,291,801.86 8,223,693.83

其他流动负债 1,093,494.67 1,545,126.91

流动负债合计 346,651,387.34 392,110,112.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 18,695,497.97 20,523,537.14

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 242,233,017.80 240,549,006.07

递延所得税负债 1,803,969.31 2,105,171.95

其他非流动负债

非流动负债合计 262,732,485.08 263,177,715.16

负债合计 609,383,872.42 655,287,827.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,177,912,939.46 3,171,927,444.28

减：库存股 45,083,010.89 45,083,010.89

其他综合收益 -6,693,513.41 -6,693,513.41

专项储备

盈余公积 35,041,960.55 35,041,960.55

一般风险准备

未分配利润 -1,163,580,055.09 -1,049,609,791.56

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,398,598,320.62 2,506,583,088.97

少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 2,398,598,320.62 2,506,583,088.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,007,982,193.04 3,161,870,916.43

公司负责人：胡伟武 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：何会茹

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：龙芯中科技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年第一季度 2025年第一季度

一、营业总收入 134,904,672.46 124,955,396.95

其中：营业收入 134,904,672.46 124,955,396.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 243,045,516.73 245,292,507.98

其中：营业成本 87,862,349.86 77,476,551.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 659,889.92 623,183.04

销售费用 33,145,709.89 21,725,505.06

管理费用 26,536,869.64 23,819,101.86

研发费用 95,029,906.43 122,346,703.13

财务费用 -189,209.01 -698,536.16

其中：利息费用

利息收入 395,933.58 784,402.37

加：其他收益 2,684,315.16 5,423,492.35

投资收益（损失以“-” 号填列） 821,187.73 3,207,252.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-” 号填列）

净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）

公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 213,914.37 1,131,890.39

信用减值损失（损失以“-” 号填列） 19,764,678.03 -29,438,367.21

资产减值损失（损失以“-” 号填列） -29,917,331.57 -9,283,989.54

资产处置收益（损失以“-” 号填列） -547,951.55

三、营业利润（亏损以“-” 号填列） -115,122,032.10 -149,296,832.33

加：营业外收入 22,267.55 4,706.49

减：营业外支出 48,834.31 380,624.44

四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -115,148,598.86 -149,672,750.28

减：所得税费用 -1,178,335.33 1,607,694.86

五、净利润（净亏损以“-” 号填列） -113,970,263.53 -151,280,445.14

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列） -113,970,263.53 -151,280,445.14

2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） -113,970,263.53 -151,280,445.14

2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -113,970,263.53 -151,280,445.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -113,970,263.53 -151,280,445.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.28 -0.38

（二）稀释每股收益(元/股) -0.28 -0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润

为：0�元。

公司负责人：胡伟武 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：何会茹

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：龙芯中科技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年第一季度 2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 152,490,538.28 104,053,571.87

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6,896,576.71 23,179,967.52

经营活动现金流入小计 159,387,114.99 127,233,539.39

购买商品、接受劳务支付的现金 96,729,800.35 123,261,994.63

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 146,360,636.83 133,680,325.68

支付的各项税费 924,597.02 823,461.90

支付其他与经营活动有关的现金 21,453,636.44 13,061,949.58

经营活动现金流出小计 265,468,670.64 270,827,731.79

经营活动产生的现金流量净额 -106,081,555.65 -143,594,192.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 236,500,000.00 720,000,000.00

取得投资收益收到的现金 752,787.73 3,298,852.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

额

5,318.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 237,252,787.73 723,304,170.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,443,905.81 10,007,256.19

投资支付的现金 327,800,000.00 695,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 342,243,905.81 705,007,256.19

投资活动产生的现金流量净额 -104,991,118.08 18,296,914.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,090,274.60 1,045,030.59

筹资活动现金流出小计 2,090,274.60 1,045,030.59

筹资活动产生的现金流量净额 -2,090,274.60 -1,045,030.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -213,162,948.33 -126,342,308.47

加：期初现金及现金等价物余额 365,560,550.82 424,677,798.49

六、期末现金及现金等价物余额 152,397,602.49 298,335,490.02

公司负责人：胡伟武 主管会计工作负责人：曹砚财 会计机构负责人：何会茹

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

龙芯中科技术股份有限公司龙芯中科技术股份有限公司

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，

投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

详见2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析” 之“四、风险因素” 所述内容，请投资者予以关

注。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配方案已经董

事会审议通过，尚需股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所科创板 龙芯中科 688047 无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李晓钰 李琳

联系地址

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2

号楼

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙

芯产业园2号楼

电话 010-62546668 010-62546668

传真 010-62600826 010-62600826

电子信箱 ir@loongson.cn ir@loongson.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要通过向客户销售处理器及配套芯片

与提供基础软硬件解决方案获取业务收入。 为扩大龙架构的生态，公司将龙芯CPU核心IP开放授权给

部分合作伙伴，支持合作伙伴研制基于龙架构指令系统及龙芯CPU核心IP的芯片产品。 为支持芯片销

售及应用，公司开发了基础版操作系统及二进制翻译系统等重要基础软件，并持续优化改进。

目前，龙芯中科基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，面向网络安全、办公与业务

信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作，系列产品在电子政务、能源、交通、教育

等行业领域已获得广泛应用。

（1）处理器及配套芯片产品

公司研制的芯片包括龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。

报告期内， 公司研制成功的新产品主要包括面向工控和终端等领域的2K3000/3B6000M通用

SoC芯片（2K3000和3B6000M是基于相同硅片的不同封装版本，分别面向工控领域和终端领域）、面

向打印机领域的2P0300主控SoC芯片。

主要芯片产品型号如下：

1)�工控类芯片（龙芯1号、龙芯2号）

龙芯1C102是一款嵌入式领域定制的芯片产品，主要面向智能家居以及其他物联网设备，采用龙

芯LA132处理器核心， 该芯片集成Flash、SPI、UART、I2C、RTC、TSENSOR、VPWM、ADC、GPIO等

功能模块，在满足低功耗要求的同时，大幅减少板级成本，具有高稳定、高安全、低成本等特点。 产品主

要应用于智能门锁类产品、电动助力车、跑步机等场景。

龙芯1C103集成Flash、ATIM、GTIM、ADC、SPI、I2C、UART、RTC等功能模块，可输出带有死区

的互补PWM信号，具备驱动舵机、有刷电机、无刷电机的原生支持，同时具备常见的通讯模块。 产品主

要应用于高性价比的常见电机应用场景，如筋膜枪、修枝机、电锯等。

龙芯1C203是龙芯1C103的升级版， 主要面向电机控制领域， 片上集成FPU、Flash、TIM、ADC、

SPI、I2C、UART、CAN-FD等功能模块，SRAM取指主频相比前代提升5倍以上，具备驱动舵机、有刷

电机、无刷电机的原生PWM控制信号支持。 产品主要应用于高性价比、高算力要求的高速电机控制场

景，如高速吹风机、洗车枪、电链锯等。

龙芯1D100是一款超声波水表、热表和气表测量专用MCU芯片，集成CPU、Flash、时间测量单元

（TDC）、超声波脉冲发生器、温度测量单元（THSENS）、SPI、I2C、UART、MBUS、段式LCD控制器、

ADC、RTC、空管检测、断线检测等功能模块。 产品主要应用于超声波水表、热表和气表测量专用场景。

龙芯2K0500是一款64位单核SoC芯片， 主频500MHz， 基于LA264处理器核， 集成DDR3、2D�

GPU、DVO、PCIe2.0、SATA2.0、USB2.0、USB3.0、GMAC、PCI、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用

接口。 产品主要面向工控互联网应用、打印终端、BMC等应用场景。

龙芯2K1000LA是一款64位双核SoC芯片， 主频1.0GHz， 基于LA264处理器核， 集成DDR2/3、

PCIe2.0、SATA2.0、USB2.0、DVO等接口。 产品主要应用于交换机、边缘网关、工业防火墙、工业平板、

智能变电站、挂号自助机等场景。

龙芯2K1500是一款64位双核SoC芯片，主频1.0GHz，基于LA264处理器核，集成DDR3、PCIe3.0、

SATA3.0、USB2.0接口，提供数量丰富的SPI、CAN、I2C、PWM等小接口，支持eMMC功能。 产品主要

用于满足低功耗场景下的工控需求。

龙芯2K2000是一款通用64位双核SoC芯片，典型工作频率1.4GHz，基于LA364处理器核，集成龙

芯自主研发的3D� GPU核， 集成了DDR4-2400、PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0/2.0、HDMI及DVO、

GNET及GMAC、音频接口、SDIO及eMMC、CAN等丰富的接口，同时还集成了安全可信模块，产品可

满足多场景工控互联网应用需求。

龙芯2K0300是一款多功能64位单核SoC芯片， 主频1.0GHz， 基于LA264处理器核， 集成16位

DDR4访存接口，并集成丰富的外设接口，包括USB2.0、GMAC、LCD显示、I2S音频、高速SPI/QSPI、

ADC、eMMC、SDIO和其它工控领域常用接口，具有低功耗、高能效比的特点。产品主要应用于工业控

制、通信设备、信息家电和物联网等领域。

龙芯2K3000是一款面向工控应用的通用64位八核SoC芯片，内置8个LA364E处理器核心，集成

提供图形计算和AI计算的龙芯自研LG200� GPGPU核、多格式支持的媒体编解码模块、提供安全启动

和 密 码 服 务 的 龙 芯 自 研 SPU 模 块 ， 支 持 DDR4/LPDDR4、PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0/2.0、

DP/eDP/HDMI、GMAC、HDA/I2S、SDIO/eMMC等众多外设接口， 支持RapidIO、CAN和TSN等工

业接口。

龙芯2P0500是一款适用于单/多功能打印机的主控SoC芯片， 是打印/扫描整机中核心控制部件，

内置龙芯LA364、LA132处理器核以及512KB共享二级缓存，集成DDR3、GMAC、USB、打印接口、扫

描接口、eMMC、PWM等多种功能模块，并实现功耗管理控制模块。 单芯片可满足打印、扫描、复印等

多种典型应用需求。

龙芯2P0300是一款适用于单/多功能打印机的主控SoC芯片， 内置龙芯LA264、LA132处理器核

以及256KB共享二级缓存，集成DDR3/4、GMAC、USB/OTG、打印接口、扫描接口、SDIO/eMMC等

多种接口模块，支持低功耗控制。

2)�信息化类、工控类芯片（龙芯3号）

龙芯3A5000是面向个人计算机、服务器等信息化领域的64位4核通用处理器，主频2.3-2.5GHz，

集成4个LA464处理器核，集成双通道DDR4-3200和HT3.0接口。产品主要应用于桌面与终端类应用。

龙芯3A6000是龙芯第四代微架构首款处理器， 是64位4核处理器， 主频2.0-2.5GHz， 集成4个

LA664处理器核，支持同步多线程技术，集成双通道DDR4-3200和HT3.0接口。 面向高端嵌入式计算

机、桌面等应用。

龙芯3C5000是一款面向服务器市场的64位16核处理器， 主频2.0-2.2GHz， 集成16个高性能

LA464处理器核，集成四通道DDR4-3200和HT3.0接口，最高支持十六路互连。 片内还集成了安全可

信模块。

龙芯3D5000是一款面向服务器市场的64位32核处理器，主频2.0GHz，由两个3C5000硅片封装在

一起，集成32个LA464处理器核，集成八通道DDR4-3200和HT3.0接口，单机系统最高可支持四路互

连128核。 片内还集成了安全可信模块。

龙芯3C6000/S是一款面向服务器市场的64位16核32线程处理器，主频2.2GHz，集成16个高性能

LA664处理器核，集成四通道DDR4-3200和PCIe接口，单机系统最高支持双路互连32核64线程。片内

还集成了安全可信模块。

龙芯3C6000/D（3D6000）是一款面向服务器市场的64位32核64线程处理器，主频2.1GHz，由两

个3C6000硅片封装在一起，集成32个高性能LA664处理器核，集成八通道DDR4-3200和PCIe接口，

单机系统最高支持四路互连128核256线程。 片内还集成了安全可信模块。

龙芯3C6000/Q（3E6000）是一款面向服务器市场的64位64核128线程处理器，主频2.0GHz，由

四个3C6000硅片封装在一起， 集成64个高性能LA664处理器核， 集成八通道DDR4-3200和PCIe接

口，单机系统最高支持双路互连128核256线程。 片内还集成了安全可信模块。

龙芯3B6000M是一款面向终端应用的通用64位八核SoC芯片， 内置8个LA364E处理器核心，集

成提供图形计算和AI计算的龙芯自研LG200� GPGPU核、多格式支持的媒体编解码模块、提供安全启

动和密码服务的龙芯自研 SPU模 块 ， 支 持 DDR4/LPDDR4、PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0/2.0、

DP/eDP/HDMI、GMAC、HDA/I2S、SDIO/eMMC等众多外设接口， 支持RapidIO、CAN和TSN等工

业接口。

3)�配套芯片

龙芯7A1000是面向服务器及个人计算机领域的龙芯3号系列处理器的配套桥片，通过HT3.0接口

与处理器相连，外围接口包括PCIe2.0、GMAC、SATA2.0、USB2.0和其他低速接口。可以满足部分服务

器及个人计算机领域应用需求，并为其扩展应用提供相应的接口。

龙芯7A2000是面向服务器及个人计算机领域的第二代龙芯3号系列处理器配套桥片，通过HT3.0

接口与处理器相连。 外围接口包括PCIe3.0、USB3.0、SATA3.0；显示接口为2路HDMI和1路VGA，可

直连显示器；内置一个网络PHY，直接提供网络端口输出；片内集成自研3D� GPU，采用统一渲染架构，

搭配32位DDR4显存接口，最大支持16GB显存容量。

其他配套芯片包括LDO电源芯片、DCDC电源芯片、时钟芯片等，主要用于与龙芯系列处理器芯片

配套使用。

（2）解决方案

公司基于开放的龙架构生态体系，与板卡、整机厂商及基础软件、应用解决方案开发商建立紧密的

合作关系，为下游企业提供基于龙芯处理器的各类开发板及软硬件模块，并提供完善的技术支持与服

务。

报告期内，公司依靠龙芯新一代芯片高性价比优势积极拓展工控和开放市场，着力提升服务器主

板ODM能力，强化包括CPU、操作系统、主板在内的“三位一体” 能力。 在信息化应用领域继续结合特

定应用需求，基于3A5000、3A6000、3B6000M、3C5000、3C6000等系列芯片持续优化存储服务器、行

业终端、 国密云等解决方案， 形成系统级性价比优势。 在行业工控领域， 基于3A5000、2K3000、

2K2000、2K1500、2K0300等芯片，积极拓展安全应用、能源、交通、制造等领域，深化龙架构工业生态

建设工作，研发不同规格、功耗、应用场景的开发板或核心模块，形成场景级解决方案。 在开放市场，充

分发挥2P0500、2P0300、1D0100、1C203低成本优势，优化水表、打印机应用，开发电机驱动解决方案。

通过解决方案带动芯片销售，显示出较好的市场前景。

报告期内，公司主营业务基本未发生变化。

2.2主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司主要采用Fabless模式，设计形成集成电路版图后，将晶圆制造和部

分封测等环节委托给相关制造企业及代工厂商加工完成。为了加速研发迭代、提高产品品质、有效保障

供给，公司建立了测试车间，具备与业务需求相匹配的筛选测试能力。

公司主要通过向客户销售处理器及配套芯片与提供基础软硬件解决方案获取业务收入。为加速龙

架构的生态建设，公司有序开展龙架构及核心IP授权业务，支持合作伙伴研制基于龙架构指令系统及

龙芯CPU核心IP的芯片产品。

2.3所处行业情况

(1).�行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

集成电路设计行业位于集成电路产业链的上游，是典型的技术密集型产业，对技术研发能力要求

极高，具有高技术门槛、高产品附加值以及众多细分门类的特点。集成电路设计的能力直接体现了国家

在该领域的实力与地位。

作为全球最大的集成电路市场之一，中国的市场规模持续增长。 这不仅受益于消费电子、汽车电

子、人工智能等应用领域的蓬勃发展，还得益于中国企业不断增加的技术创新投入和自主创新能力的

快速提升。 中国集成电路产业的快速发展引起了美西方的高度关注，并促使它们采取了一系列打压措

施，给中国带来了严峻挑战。 然而，这也加速了中国的自主创新进程和国产替代的步伐。 在国家政策的

大力支持和持续加码下，中国在集成电路的设计、制造、封装测试等环节均取得了显著进步。 在制造方

面，中国在成熟制程领域取得显著进展，并逐步迈向更先进的节点；在封装测试环节，掌握了复杂基板

制造技术，并开始向高端迈进；在设计领域，国产芯片呈现出百花齐放的局面，自给率大幅提升，性能上

也日益接近国际先进水平，其中最具代表性的就是CPU。

CPU作为信息产业中最基础的核心组件，承担着计算机的运算与控制核心的角色，对通用计算处

理能力等性能指标有着极高的要求，被视为集成电路设计中的最高端产品。 CPU设计需要深厚的知识

积累和精湛的技术水平，掌握其核心技术需要长时间的研发投入和持续迭代。即使引进国外的CPU� IP

核，缺乏足够的工程实践和技术积累，也难以实现真正的消化吸收。 因此，CPU的技术储备需要较长的

时间周期。

鉴于CPU设计的技术门槛高、研发周期长，并且存在极高的生态壁垒，X86体系目前在桌面和服务

器市场上占据主导地位，而ARM架构则主要应用于移动平台，在移动芯片市场中占主导地位。在中国，

大多数CPU产品基于X86和ARM指令系统。 近年来，建立独立于X86和ARM之外的第三套生态系统

已成为业界共识，一方面是为了应对美西方的技术封锁，另一方面得益于国内处理器设计和基础软件

研发水平的提高。 在此背景下，LoongArch、RISC-V等新兴指令系统迅速崛起，其中RISC-V因其开

源、免费、可扩展等特性，在物联网和边缘计算等领域展现了巨大潜力。 与此同时，LoongArch凭借其

自主性、先进性和兼容性，在服务器、终端、工控等多个领域得到广泛应用，随着LoongArch软件生态

系统的不断完善，中国自主的第三套生态系统正在不断壮大。

(2).�公司所处的行业地位分析及其变化情况

“龙芯”系列是我国最早研制的通用处理器系列之一。通过长期积累，公司已拥有一系列自主专利

和知识产权，技术优势突出，产品竞争力较强，处于国内通用处理器行业的领先地位。

公司坚持建立独立于X86体系和ARM体系的安全可控的信息技术体系和产业生态， 坚持自主研

发，推出了自主指令系统龙架构，掌握CPU� IP核的所有源代码，拥有操作系统和基础软件的核心能力，

持续研发及优化包括CPU� IP核、GPU� IP核、接口IP核等在内的多个自主软/硬IP核，不依赖国外技术

授权（包括指令系统、IP核等），不依赖境外供应链，从基于自主IP的芯片研发、基于自主工艺的芯片生

产、基于自主指令系统的软件生态三个环节提高自主可控度，保障供应链安全的同时基于自主技术构

建自主体系和生态。

完成龙芯“三剑客”“三尖兵”芯片产品化工作并推向市场，在竞争中体现出性价比优势。 充分发

挥龙芯自主化的优势，基于LA指令系统开展技术授权，拓展市场空间，完善龙架构软件生态，形成新的

可持续销售收入。

与指令系统相关的主要开源基础软件社区都在版本演进中继续以较高级别和较完善的程度实现

对龙架构的常态化支持。 开源软件世界有着重要影响力的Debian操作系统社区在2025年底正式宣布

支持龙架构， 体现了主流开源操作系统社区对龙架构开源基础软件生态完备度与成熟度的检验与认

可，标志着龙架构的开源基础软件生态已进入“依托社区、协同开发、稳定演进”的阶段。基于开源鸿蒙

社区最新版本，持续完善和优化龙架构的开源鸿蒙操作系统。 研制发布了Linux、开源鸿蒙、嵌入式三

类操作系统的LG200系列GPGPU驱动，实现了对主流图形编程标准的支持。研制了支持算力芯片的龙

芯加速计算环境，完成了对主要推理框架和常用模型的支持。研制了浏览器兼容解决方案，实现了对各

类插件和外设的支持，基本解决主要业务领域存量网页应用的兼容问题。研制了外设驱动引擎，实现了

对打印机、扫描仪、高拍仪等设备驱动的支持，系统解决Linux生态的外设驱动问题。 龙架构软件生态

壁垒得到实质性破解。

龙芯基于自主研发构建自主生态的理念越来越得到产业主管部门、 产业链合作伙伴和用户的认

同。

(3).�报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从技术和产业发展趋势看，信息产业的基础软硬件平台趋于成熟，应用创新方兴未艾，硅平台成为

应用创新的重要平台。 信息产业的创新从传统CPU和操作系统创新转向包括云计算、大数据、人工智

能、物联网等在内的应用创新。 一是打通硬件、软件与应用，通过系统优化提升性能，以Intel、AMD为

代表的平台型企业不断向配套芯片扩展， 如Intel的独立显卡、AMD的AI加速卡等， 形成面向AI大模

型、终端等应用的系统解决方案，而以谷歌、苹果、阿里、华为为代表的系统企业也在研制专用芯片，针

对大语言模型等应用形成全链条解决方案， 信息产业的商业模式从横向模式转向纵横结合的模式；二

是信息产业的发展由以摩尔定律为代表的技术驱动转向以云计算、大数据、人工智能为代表的应用拉

动，把过去需要在操作系统之上用软件实现的算法直接在硅平台上由硬件实现，形成包括GPU、NPU等

在内的各种专用加速器；三是先进制程工艺仍在演进但边际效应降低，以2.5D/3D� IC为代表的高端封

装成为提高性能的新的创新平台。

从芯片制造端看，2025年总体上全球半导体市场在AI和地缘政治需求的带动下持续增长，集成电

路先进制造工艺取得持续突破，高端工艺产能不断提升。 境内企业正在努力克服国际政治与经济形势

影响，不断提升集成电路产线的自主可控度，尽管和国际最先进逻辑工艺的代差依然明显，但境内工艺

的先进性和产能提升都取得了积极进展，可以基本满足我国集成电路多数场景下的工艺需求。 先进封

装工艺平台方面，境内企业BGA封装产能持续扩大，基板等重要原材料自主性明显提升，2.5D/3D封装

持续投入。

从芯片设计端看，随着地缘政治冲突的持续加剧，美西方对我国高端设计企业不断打压。 一方面，

试图通过供应链制裁以及对架构、高端IP授权等方面进行技术封锁，限制企业向高端发展；另一方面，

试图通过放开部分“高端”芯片冲击境内尚在成长的自主研发能力。在此前提下，国内集成电路产业也

更加认同通过自主创新解决“卡脖子”问题。 党的二十届四中全会关于十五五规划的建议指出“全链

条推进集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取

得决定性突破” ，构建自主可控的信息技术体系和产业生态已经成为行业共识并正在取得积极进展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

2025年 2024年

本年比上年

增减(%)

2023年

总资产 316,187.09 349,748.34 -9.60 411,208.9

归属于上市公司股东的净

资产

250,658.31 293,639.71 -14.64 354,892.49

营业收入 63,532.06 50,425.72 25.99 50,569.44

扣除与主营业务无关的业

务收入和不具备商业实质

的收入后的营业收入

63,532.06 50,419.97 26.01 50,462.67

利润总额 -44,528.46 -66,528.28 不适用 -38,351.29

归属于上市公司股东的净

利润

-45,514.03 -62,534.71 不适用 -32,943.98

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润

-50,826.76 -66,472.53 不适用 -44,186.01

经营活动产生的现金流量

净额

-34,789.27 -33,501.01 不适用 -41,032.74

加权平均净资产收益率

（%）

-16.73 -19.29 增加2.56个百分点 -8.84

基本每股收益（元／股） -1.14 -1.56 不适用 -0.82

稀释每股收益（元／股） -1.14 -1.56 不适用 -0.82

研发投入占营业收入的比

例（%）

79.75 105.34 减少25.59个百分点 103.47

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）

营业收入 12,495.54 11,855.75 10,718.05 28,462.72

归属于上市公司股东的净利润 -15,128.04 -14,318.78 -9,934.44 -6,132.77

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益后的净利润

-15,712.08 -16,256.06 -11,178.04 -7,680.58

经营活动产生的现金流量净额 -14,359.42 -17,920.30 -12,383.45 9,873.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、 表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10�

名股东情况

单位:�股

截至报告期末普通股股东总数(户) 23,613

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 35,887

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

（全称）

报告期内增减 期末持股数量 比例(%)

持有有限

售条件股

份数量

质押、标记或冻

结情况

股东

性质

股份

状态

数量

北京天童芯源科技有限公司 86,468,978 21.56 无

境内非国有

法人

北京中科算源资产管理有限公司 77,477,539 19.32 无 国有法人

林芝鼎孚创业投资管理有限公

司－宁波中科百孚创业投资基金

合伙企业（有限合伙）

-3,886,160 24,118,940 6.01 无 其他

北京工业发展投资管理有限公司 -3,583,754 22,242,092 5.55 无 国有法人

利河伯资本管理（横琴）有限公

司－横琴利禾博股权投资基金

（有限合伙）

-2,504,022 15,540,878 3.88 无 其他

北京天童芯源投资管理中心 （有

限合伙）

-2,261,112 10,651,811 2.66 无 其他

北京天童芯正科技发展中心 （有

限合伙）

-2,453,967 10,458,956 2.61 无 其他

北京天童芯国科技发展中心 （有

限合伙）

-783,140 8,055,448 2.01 无 其他

招商银行股份有限公司－华夏上

证科创板50成份交易型开放式指

数证券投资基金

-2,857,652 7,808,864 1.95 无 其他

中国工商银行股份有限公司－易

方达上证科创板50成份交易型开

放式指数证券投资基金

608,140 7,319,100 1.83 无 其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人胡伟武和晋红为天童芯源、芯源投资、天童芯正及天童芯国的

实际控制人。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致

行动的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：部分员工于2025年8月通过员工持股平台芯源投资、天童芯正和天童芯国实施询价转让方式

减持，故天童芯源在芯源投资、天童芯正和天童芯国的权益比例被动提高至10.67%、5.44%和0.23%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用
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